
 

证券代码：300480                                证券简称：光力科技 

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                       编号：20210520 

投资者关系活动

类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 

中金公司：李学来；国华基金：王璠；百瑞信托：宋中原；点

石汇鑫：刘世洋；宏科创投：张焱；洛阳创投：杨凯；金和基

金：赵贺峰。 

时间 2021年 5 月 20日下午 15:00-17:00 

地点 公司 310会议室 

上市公司接待人

员姓名 

董事会秘书：曹伟；ADT总经理：张鹏；投资总监：田金钟；

证券事务代表：关平丽；证券事务助理：倪艳丽 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

1、公司郑州航空港区半导体智能制造产业基地项目建设进展如

何？  

答：公司郑州航空港区半导体智能制造产业基地一期工程已于2020

年9月正式开工建设，近期主体即将封顶，预计2021年10月实现主体工

程完工。 

公司正在加快推进半导体产业基地建设，力争早日投入使用，实现

半导体装备国产批量化生产供货，夯实公司发展基础，促进公司长远发

展。 

2、公司半导体装备目前生产模式是什么？ 

答：公司半导体设备主要采用订单式与计划式相结合的生产方式，

根据客户订单并结合市场预测情况合理安排生产。 

3、公司生产的半导体切割划片设备与国际一流产品的性能相比如

何？有什么优势？ 

答：公司本土化研制的 6230、8230、6110 等系列切割划片产品集

合了 LP、ADT的多年的技术积累和应用经验，在高端精密切割划片设备



 

领域拥有世界一流的技术水平。同时公司是全球行业内既有切割划片机

设备，又有高性能空气主轴的两家公司之一，综合竞争优势突出。 

公司最新研制并推向市场的全自动型号划片机都将在国内本土化

生产，将会充分发挥中国本土化生产优势，如成本、售后服务等优势。 

4、ADT收购完成并表后，海外市场如何布局？ 

答：ADT 公司是一家全球化公司，已经拥有行业领先的技术优势及

经验丰富的优秀技术和管理人才，拥有成熟的全球化销售网络，客户遍

布全球主要市场。并购后公司将充分利用其全球化的销售渠道，加快公

司产品在全球市场的销售推广，同时公司还将投入更多资源拓展全球市

场，持续完善和加快全球化市场营销和服务网络建设，加快业务发展。 

5、公司半导体设备市场需求情况如何？ 

答：2020年底开始，芯片荒席卷全球。除了汽车领域，消费电子、

物联网等市场也出现不同程度的芯片荒，预计短时间内芯片短缺现象难

以得到缓解。旺盛的市场需求拉动半导体行业快速发展，半导体行业包

括封测厂家都在加速进行产能扩张建设。半导体设备是半导体产业的上

游，是半导体产业发展的基础，半导体产业的快速发展带动上游设备快

速增长。 

半导体切割划片设备同样面临供不应求，设备紧缺的情况。公司近

些年相继推出多款半导体切割划片设备，已获得国内多家主流封测企 

业的 DEMO 和订单，开始进入客户正常生产流程，2021 年陆续实现销售

供货。面对旺盛的市场需求及国产替代趋势，公司正在加班加点组织生

产供货，以满足客户急迫的设备需求。 

6、半导体行业是技术密集型行业，人才至关重要，高端人才引进

是否会受到地域限制，会不会在行业聚集地建立研发中心或公司？ 

答：公司已是一家全球化公司，在中国、英国、以色列均设有研发

中心和工厂，在英国、以色列、美国、菲律宾、中国台湾等均设立子公

司及办事处；在国内郑州、上海、苏州、成都、南通等城市设有子公司。

为了进一步拓展业务，引进并留住中高端人才，公司还考虑在不同区域

和城市进一步布局，同时实施股权激励等各类人才激励方案，广泛吸引



 

中高端人才、留住核心人才。同时，除了自我发展外，也会积极借助“外

力”，通过与国内外高校科研院所合作的方式，进一步提升公司研发能

力。 

7、公司传统业务与半导体装备新兴业务能否具有协同性？ 

答：公司传统业务对半导体业务具有综合协同效应，尤其是传统业

务的技术创新能力具有明显的赋能作用。 

在财务方面，公司传统业务行业竞争优势明显，盈利能力较强，过

去几年持续为公司的并购、研发、生产、市场开拓等提供资金支持。 

在技术方面，半导体新产品研发及国产化落地方面能够快速推进、

取得好的成效，得益于传统安全生产监控装备领域常年累积的软硬件技

术平台和管理平台发挥的综合优势，半导体业务与传统业务共享技术平

台、传统业务相关技术在半导体业务成功实现跨界应用，在产品性能提

升和成本控制方面发挥了重要作用。 

在人才方面，传统业务经过多年的持续发展和实践积淀，拥有一支

富有创新能力、经验丰富、稳定高效的经营管理和技术团队，为公司半

导体封测装备新兴业务输送大量的优秀人才，输出了管理经验，切实为

半导体封测装备新兴业务快速发展提供了有力支撑。 

8、公司定增事项什么时间可以落地？ 

答：公司向特定对象发行股票事项 2021年 1月 26日已获得证监会

批复，目前各项工作都在积极推进中，公司将在批复有效期内择机发行。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2021年 5 月 20日 

 


